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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KŁADZENIE PŁYTEK GRESOWYCH. 

(CPV- 45431100-8) 
 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek na schodach w obiekcie 

przetargowym. 

a) Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

b) Posadzka z płytek podłogowych gres ułożonych na zaprawie klejowej, 

z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, 

wypełnieniem spoin fugą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

c) Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych gres o wys. 15 cm, 

ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, zagruntowaniem, wypełnieniem spoin fugą, oczyszczeniem 

i umyciem powierzchni. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki 

lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 

1,0-2,0 mm. 

 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
 

2.4. Wyroby terakotowe 
 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a) Gresy – wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach wykonane jako antypoślizgowe, mrozoodporne, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna:  1,0 mm 

b) Materiały pomocnicze 
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Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 

MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 

c) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

d) Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 

 
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, 

kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") 

fragmenty podłoża muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez 

przyłożenie łaty o długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny 

ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane. 

Ma to ścisły związek z grubością warstwy kleju, która z reguły nie może przekraczać 

5 mm.  



4 

W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych (np. starych tynków wapiennych) 

powierzchnię ściany należy zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie wzmacnia 

i stabilizuje podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Emulsję można stosować 

w postaci rozcieńczonej. Nanosimy ją równomiernie na podłoże pędzlem lub wałkiem 

malarskim. Przy podłożach bardzo chłonnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie 

wykonuje się dwukrotnie. Do gruntowania powierzchni pod okładziny podłogowe, 

a więc wylewek betonowych lub anhydrytowych, należy zastosować emulsję 

gruntującą.  

Wszelkie lokalne nierówności ścian niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą. 

Nakładanie zaprawy rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. 

Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi 

upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 

godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej.  

 

5.2. Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących 
 
Cementowe zaprawy klejące przygotowuje się poprzez wsypanie suchej 

mieszanki do pojemnika z odmierzona ilością wody i wymieszanie ręczne lub 

mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję według wskazań podanych na 

opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 

min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko 

wymieszać. Zaprawę klejącą nanosimy równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, 

a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą.  

 

5.3. Przyklejanie płytek podłogowych 
 

Na wybór odpowiedniego kleju do mocowania wybranych przez nas płytek ma 

wpływ wiele czynników takich jak: rodzaj i wielkość płytki, rodzaj podłoża, miejsce 

przyklejania płytek.  

Zaprawę klejącą nanosimy na powierzchnię nie większą niż 1m2, ponieważ 

zachowuje ona swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od 

rodzaju podłoża i temperatury oraz od wilgotności powietrza. Równe spoiny 

uzyskujemy przez zastosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym 

do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Płytki po przyłożeniu do podłoża 
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dociskamy ręką lub - przy większym wymiarze płytek - lekko dobijamy gumowym 

młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy 

usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą 

klejącą na całości powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu 

odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki 

docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie. 

Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.  

Sposób przygotowania podłoża pod płytki podłogowe i stawiane mu wymagania 

są identyczne jak dla ścian, na których układa się glazurę. Również zasady układania 

terakoty i innych płytek podłogowych są takie same jak przy układaniu glazury. 

Układanie płytek podłogowych rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego 

narożnika w pomieszczeniu, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami.  

 

5.4. Spoinowanie płytek 
 
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania, można przystąpić do 

wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami używając zapraw do fugowania. 

Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy ręcznie lub 

mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem 

pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy 

zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 

Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu 

gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą 

i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) 

dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej 

wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się przy użyciu gąbki lub 

pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po 

ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na 

powierzchni płytek, przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się 

czystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką.  

 

5.5. Prace pielęgnacyjne 
 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zapraw cementowych można 

usunąć płynem atlas szop. W zależności od stopnia zabrudzenia płytek możemy 
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ewentualnie rozcieńczyć płyn czystą wodą. UWAGA. Prace z użyciem SZOPA 

wykonuje się w gumowych rękawiczkach, ponieważ płyn zawiera kwas 

nieorganiczny.  

Aby SZOP nie spowodował wypłukania masy, jak również pigmentu ze spoin 

kolorowych, należy ostrożnie czyścić tylko zabrudzone lico płytek, używając do tego 

celu czystych, miękkich, flanelowych ściereczek. 

Zaprawy do fugowania będąc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie 

cementowym, wymagają do prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. 

Rzeczywisty kolor spoiny ustali się po jej całkowitym wyschnięciu, czyli po ok. 2 

dniach. Przez 2 - 4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny, szczególnie 

jasne, po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Doskonale nadaje 

się do tego wodna emulsja ATLAS DELFIN. Zabezpieczenie spoiny odbywa się 

przez pomalowanie jej płynem ATLAS DELFIN. Używać należy pędzelka 

o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy tylko na powierzchnię spoiny. Płyn ATLAS 

DELFIN jest polecany także do zabezpieczania płytek nieszkliwionych. Płyn 

nanosimy ostrożnie na płytki pacą oklejoną gąbką tak, aby nie wpływał w puste 

spoiny. Po zafugowaniu cienka warstwa DELFINA, naniesiona na płytki nieszkliwione 

trwale chroni je przed zabrudzeniami, plamami wody, tłuszczu itp. 

 

6. Kontrola jakości 
 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

c) Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki. 

 

7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
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projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

 

a) Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 

z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 

być on zbadany laboratoryjnie. 

b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

c) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

d) Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 

badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów 

i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. Przepisy związane 

 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branżowe (BN),  

 


